
Ⅰ：【具体的な募集発注・仕入内容について（内容・ロット数・納期など）】＊複数案件可

→具体的な発注（試作・部品加工～組立、素材・製品など）内容につきまして、各項目にご記入下さい。

品目名 用途 材質 加工や素材製品の内容 形状 数量 来場者に求めるもの

Ⅱ：【募集するパートナーについて（求める加工技術・部材・素材・システムなど）】＊複数案件可
→中長期にわたり求める、開発やビジネスパートナーについてご記入下さい。
当社は、ソフトウェアベンダーとして様々な機器、システムの開発を行っております。今後、更なる市場創造を目指し、製品、サービスの拡充を検討しております。
ついては、以下のような、技術・サービスを保有される企業様がございましたら、何卒、ご提案お願い致します。
1.組み込み制御機器（携帯電話、複合機、カーナビ等）の更なる利便性を向上させるための部材、機器等
2.ヘルスケア、健康市場分野に向けた機器、部材、サービス等
3.創エネ、省エネ関連分野に向けた機器、部材、サービス等
4.ロボット関連分野に向けた機器、部材、サービス等
5.電子看板（デジタルサイネージ）関連分野に向けた機器、部材、サービス等

Ⅲ：【その他募集内容について】
→上記Ⅰ・Ⅱ以外に、来場者に求めるものがございましたら、ご記入下さい。
上記に関わらず、あらゆる可能性を模索していきたいと考えております。
その上で、お互いの力を活かせる取り組みが創出できればと思いますので、何卒、よろしくお願い致します。
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